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二、说明、目录、图表目录
       2018年12月中国集成电路产量为150.3亿块，同比增长8.8%；2018年1-12月止累计中国集成

电路产量为1564.9亿块，同比增长18.2%。2018年1-12月全国集成电路产量数据表如下表所示

：2018年1-12月全国集成电路产量统计表     指标   集成电路产量_当期值(亿块)   集成电路产

量_累计值(亿块)   集成电路产量_同比增长(%)   集成电路产量_累计增长(%)       2018年12月  

150.3   1564.9   8.8   18.2       2018年11月   136.2   1416.6   9.6   19.4       2018年10月   134.3   1283.5   12.6  

20.7       2018年9月   139.6   1150.6   20.4   22.1       2018年8月   151.7   1030   29.9   24.7       2018年7月  

133.3   878.2   17.7   23.7       2018年6月   145   744   23.4   23.8       2018年5月   136.2   599.1   25   25.1      

2018年4月   129.4   463   26.2   25.4       2018年3月   136.3   337.1   30.4   26.4       2018年2月   -   200.8   -  

24.2    数据来源：公开资料整理

       中企顾问网发布的《2020-2026年中国集成电路市场深度评估与发展前景预测报告》共八章

。首先介绍了集成电路行业市场发展环境、集成电路整体运行态势等，接着分析了集成电路

行业市场运行的现状，然后介绍了集成电路市场竞争格局。随后，报告对集成电路做了重点

企业经营状况分析，最后分析了集成电路行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路产业

有个系统的了解或者想投资集成电路行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

       本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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6.1.1 集成电路产业发展概况

6.1.2 集成电路产业政策规划分析

6.1.3 集成电路产业发展现状分析2012-2019年中国集成电路行业市场规模情况数据来源：公开

资料整理

6.1.4 集成电路设计业发展分析

6.1.5 集成电路制造业发展分析

6.1.6 集成电路封装测试业发展分析

6.1.7 集成电路产业发展前景预测

6.2 京津环渤海地区集成电路产业发展分析

6.2.1 集成电路产业发展概况

6.2.2 集成电路产业政策规划分析

6.2.3 集成电路产业发展现状分析

6.2.4 集成电路设计业发展分析

6.2.5 集成电路制造业发展分析

6.2.6 集成电路封装测试业发展分析

6.2.7 集成电路产业发展前景预测

6.3 泛珠三角地区集成电路产业发展分析

6.3.1 集成电路产业发展概况

6.3.2 集成电路产业政策规划分析

6.3.3 集成电路产业配套发展分析

6.3.4 集成电路产业发展现状分析

6.3.5 集成电路设计业发展分析

6.3.6 集成电路制造业发展分析

6.3.7 集成电路封装测试业发展分析

6.3.8 集成电路产业发展前景预测



6.4 其他重点地区集成电路产业发展分析

6.4.1 重庆市集成电路产业发展分析

6.4.2 成都市集成电路产业发展分析

6.4.3 西安市集成电路产业发展分析

6.4.4 武汉市集成电路产业发展分析

 

第7章：集成电路领先企业发展分析

7.1 集成电路设计企业发展分析

7.1.1 炬力集成电路设计有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.1.2 中国华大集成电路设计集团有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.1.3 北京中星微电子有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.1.4 大唐微电子技术有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.1.5 深圳海思半导体有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析



（4）企业营销网络分析

7.1.6 无锡华润矽科微电子有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.1.7 杭州士兰集成电路有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.1.8 上海华虹集成电路有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.1.9 北京同方微电子有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.1.10 展讯通信（上海）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.2 集成电路制造企业发展分析

7.2.1 中芯国际集成电路制造有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析



7.2.2 上海华虹（集团）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.2.3 华润微电子（控股）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.2.4 无锡海力士意法半导体有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.2.5 和舰科技（苏州）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.2.6 江苏长电科技股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.2.7 上海先进半导体制造股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.2.8 台积电（上海）有限公司

（1）企业发展简况分析



（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.2.9 上海华虹宏力半导体制造有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.2.10 吉林华微电子股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

7.3 集成电路封装测试企业发展分析

7.3.1 飞思卡尔半导体（中国）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业技术水平分析

7.3.2 南通华达微电子集团有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业技术水平分析

7.3.3 日月光封装测试（上海）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业技术水平分析

7.3.4 深圳赛意法微电子有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析



（3）企业产品结构分析

（4）企业技术水平分析

7.3.5 江苏新潮科技集团有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业技术水平分析

7.3.6 上海松下半导体有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业技术水平分析

7.3.7 英特尔产品（成都）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业技术水平分析

7.3.8 南通富士通微电子股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业技术水平分析

7.3.9 星科金朋（上海）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业技术水平分析

7.3.10 乐山无线电股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业技术水平分析



 

第8章：行业发展趋势与前景预测）

8.1 集成电路行业发展趋势分析

8.1.1 集成电路行业区域发展趋势

8.1.2 集成电路行业技术发展趋势

8.1.3 集成电路行业产品结构趋势

8.1.4 集成电路行业市场竞争趋势

8.2 集成电路行业市场前景预测

8.2.1 集成电路行业市场规模预测

8.2.2 集成电路企业经营前景预测

8.3 集成电路行业投资前景预测

8.3.1 集成电路行业进入壁垒分析

8.3.2 集成电路行业投资风险分析

8.3.3 集成电路行业投资可行性分析

8.3.4 集成电路行业投资前景分析

8.4 中咨集成电路行业投资建议

8.4.1 集成电路细分市场投资建议）

8.4.2 集成电路区域布局投资建议

8.4.3 集成电路企业并购重组建议
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